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　知財価値評価が企業の未来を拓く　

基 調 講 演

主催 /日本弁理士会知的財産価値評価推進センター
共催 /日本弁理士会中国支部、日本弁理士会四国支部

後援（予定）/岡山県、中国経済産業局、四国経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部、独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部、
岡山大学研究推進産学官連携機構、徳島大学産学官連携推進部、日本政策金融公庫、中国銀行、岡山県商工会連合会、一般社団法人岡山県発明協会

■講師
山磨 敏夫 氏
ナカシマプロペラ株式会社 
コンポジット事業室長
■テーマ
次世代材料 CFRP 製
プロペラの研究開発と知的財産
■概要
ナカシマプロペラは創業 88 年の舶用プロペラ（スクリュー）メー
カーである。創業から銅合金鋳物でプロペラ製造してきたが、
現在は次世代旅客機ボーイング 787 で注目を集めている炭素
繊維強化プラスチック（CFRP）で製造することに挑戦している。
本発表では CFRP 製プロペラの研究開発の現状と知的財産戦略
について紹介する。
■プロフィール
1968 年 3 月 24 日生まれ　岡山県出身
1992 年　大阪工業大学大学院工学研究科（修士）修了
1992 年　ナカシマプロペラ㈱入社
2004 年　日本造船学会賞（発明考案等）受賞
2011 年　近畿地方発明表彰発明奨励賞　受賞
2012 年　東京大学大学院工学系研究科（博士）修了
2014 年　中国運輸局長表彰、船舶（舶用工業）、発明・考案　受賞
2014 年　ナカシマプロペラ㈱コンポジット事業室長（現在に至る）

パネルディスカッション
コーディネーター
　井内 龍二 氏

日本弁理士会知的財産価値評価推進センターセンター長
パネラー
　鈴木 毅 氏

四国経済産業局地域経済部産業技術課特許室長

　尾本 哲朗 氏
岡山大学研究推進産学官連携機構副機構長 産学官連携本部長

　河田 有祐 氏
株式会社グライコポリマーサイエンス専務取締役

　元家 孝治 氏
中国銀行金融営業部次長

　山口 慎太郎 氏
日本弁理士会知的財産価値評価推進センター副センター長
■テーマ

知的財産価値評価による資金調達と起業・企業支援

●対象：大学、自治体関係者、金融機関、民間企業等　人数／100名

参 加 料 無 料

会場：岡山国際交流センター 国際会議場
13：30〜17：00

岡山市北区奉遷町 2 丁目 2 － 1

2014 10/3 金

後楽園　延養亭
倉敷美観地区

岡山城

岡山駅前桃太郎像



日本弁理士会
知的財産価値評価推進センター設立10周年記念セミナー

開催主旨

プログラム

日本弁理士会知的財産価値評価推進センターは、知的財産権の価値評価業務を行う弁理士の支援を
行うことで同業務の改善進歩を促し、もって知的財産権の活用に寄与することを目的として、平成
17 年４月に設立され、今年度で設立 10 周年を迎えることとなりました。

当センターでは、この節目の年に、より多くの皆様に知的財産価値評価の必要性を知っていただく
ことを目的としたセミナーを開催いたします。

日本弁理士会知的財産価値評価推進センター設立10周年記念セミナー

氏　名

住　所

連絡先
（会社名の場合は

部署・役職等も
ご記入下さい ）

お申込方法
参加申込書に必要事項をご記入の上、日本弁理士会まで FAX
又は郵送していただくか、同様の内容をメールでお送りくだ
さい。
〒 100-0013　東京都千代田区霞が関３丁目２番６号
	 東京倶楽部ビル 14 階
FAX：（03）3581-9188
e-mail：ipec@jpaa.or.jp
締切り　平成 26 年９月 26 日（金）
お問い合せ先　電話（03）3519-2721
	 知的財産価値評価推進センター
	 10 周年セミナー担当　稲垣・田中

※ご記入いただいた個人情報は、主催者が責任もって管理し、本セミナーに関する連絡以外の目的には使用いたしません。

13:30-
開会の辞
辻田 幸史 氏

（日本弁理士会執行理事）

13:40- 基調講演

14:30-
日本弁理士会知的財産価値
評価推進センターの紹介
井内 龍二 氏

（日本弁理士会知的財産価値評価推進センター センター長）

14:45- 休　憩

15:00- パネルディスカッション

16:50-
閉会の辞
中務 茂樹 氏
( 日本弁理士会中国支部支部長 )

17:00- 終　了

17:15- 交流会（同会場内多目的ホール）

フリガナ

フリガナ

会社名

TEL.　　（　　　　）　　　　　　FAX.　　（　　　　）　　　　　　E-mail:

〒　　　―

参加申込書

会場周辺地図


